
PressVac 溶接ベローズ 

バリューインパクト有限会社  



技術開発及び品質改善 
ベローズは設計が重要な部品です。 

脆弱な設計開発はお客様の製品使用において良くない結果をもたらします。 

PressVac溶接ベローズは有限要素解析(FEA)に基づいた設計シミュレーション技法を活用し、 

溶接ベローズの特性に対する明確な予測を可能とし開発期間の短縮を実現しました。 

また、製品の使用条件や使用環境による故障影響解析分析（FMEA)で開発製品の信頼性を向上させ、 

製品使用中の環境変化による問題発生原因分析と改善方法を迅速に提示する事ができます。 

 

 

 

 
 

▶製品の寸法(内径、外径) 
▶ストローク(最大引張量及び圧縮量) 
▶使用条件及び環境 
 (流体の種類、耐圧又は外圧、使用温度など) 
▶要求される寿命及び耐食期限 

▶ベローズの種類及び寸法の決定 
(端面形状、刻み、山の高さ) 
▶最適化したベローズの山数決定 
▶圧力及び山数を考慮した材質の厚み 
▶腐食及び寿命、耐久期限を考慮した材質決定 
▶後処理工程の決定 
▶金型設計情報 



製作工程 

①製作設計及び設計会議   

(設計圧力及び強度、大きさ、
材質など) 

⑥内径溶接 

(内径溶接にて畳み込みを作
る) 

⑦外径溶接 

(⑥で作られた畳み込みを 

外径溶接でカプセルを作る) 

⑧各種検査 

(ベローズ溶接部を真空度 

検査にて不良品を検査) 

⑤ダイアフラム洗浄作業 

(溶接前異物除去にて 

不良品選別) 

②ダイアフラム設計 

(有限要素分析を通じた最適な 

ダイアフラムを設計) 

③ダイアフラム金型製作 

(CNC自動旋盤を利用した製作) 

④ダイアフラム生産 

(プレス等で生産) 

⑨真空包装 

(真空包装し物流過程にて 

汚染を防ぐ) 

溶接ベローズ生産工程及び検査 



金型リスト 



区分 内容 

規格 60x40x62 

O.D(外径) 60mm 

 I.D (内径) 40mm 

板厚 0.12mm 

ピッチ 1.5mm 

コンボリューション（畳み込み）数 42 

圧着率 80% 

拡張率 20% 

材質 AM350 

真空度 1x10-10PaL/S 

使用寿命 100万回 

追加内容 マレーシア現地納品 

LCD装備用ベローズ 



区分 内容 

規格 51x31.5x64 

O.D(外径) 51 

I.D  (内径) 31.5 

板厚 0.1 

ピッチ 1.5 

コンボリューション（畳み込み）数 35 

圧着率 70% 

拡張率 120% 

材質 AM 350 

真空度 1x10-10PaL/S 

使用寿命 100万回 

追加内容 半導体装備用ベローズ 

半導体装備用ベローズ 



区分 内容 

規格 

O.D(外径) 51 

I.D  (内径) 31.8 

板厚 0.1 

ピッチ 1.5 

コンボリューション（畳み込み）数 70 

圧着率 75 

拡張率 20 

材質 SUS 316L AM350 

真空度 1x10-10PaL/S 

使用寿命 100万回以上 

追加内容 真空装備用 

真空装備用ベローズ 
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